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产品详情

共模电感失效分析，交变盐雾试验

应力试验分析

元件失效一般与应力有关，包括温度，电压、电流、功率、湿度、机
械振动、冲击、热冲击、温度循环等，可以通过应力试验评估产品的
失效应力分布，确定产品的失效应力范围。

7.故障模拟分析

一般模拟分析包含 模拟应用分析，全温度参数测试，瞬时短路、断路
的试验分析，高温和高湿电偏置试验。

8.内部分析

分为非破坏性的内部分析和破坏性分析，内部分析包含X射线检查，
声学扫描检查，残留气体检查，密封性检查，破坏性检查包含开封，
失效点定位，芯片钝化层去除，物理分析，杂质和合成物分析。

9.纠正措施



根据失效分析结果，提出防止再次发生失效的措施与建议。

10.结果验证

失效结果正确与否，在实际应用中会得到验证，有利于采取有效措施
防止类似失效再次发生，提高元件可靠性。

七.实例

一般集成封装器件，主要的失效模式和相关的失效机理如下：

1.开路 (EOS、ESD、电迁移、应力迁移、腐蚀、键合点脱落、机械应
力、热变应力)

2.短路（PN结缺陷、PN结穿钉、EOS、介质击穿、金属迁移）

3.参漂（氧化层电荷、表面离子、芯片裂纹、热载流子、辐射损伤）

4.功能失效（EOS、ESD）

实例一 浪涌损坏

样品为整流桥，在实验室做实验过程中，突然失效，有输入没输出，
属于功能失效，主要原因是，浪涌损坏，主要是过大的电源电压使器
件发生击穿，形成短路，造成大电流，导致整流桥内部电流过大，导
致整流桥损坏。
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